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Promocionan uso del Silicio sobre
Aislante para mejorar moviles y
ordenadores

MARTES, 09 DE NOVIEMBRE DE 2010 , AGENCIAS Me gusta Q&

Cientificos de la Universidad de Granada (UGR) trabajan para promocionar el uso de
la tecnologia de Silicio sobre Aislante (SOI) entre los grupos de disefio europeos, un
logro que permitira a corto plazo mejorar notablemente los dispositivos electrénicos
como teléfonos moviles, ordenadores o videoconsolas.

El grupo de Nanoelectronica de la UGR, que lidera el profesor Francisco Gamiz,
coordina desde 2003 la red Europea EUROSOI+, cuyo objetivo es promocionar el uso
de la tecnologia SOI entre los grupos de disefio europeos

Segun ha informado hoy la UGR en un comunicado, la tecnologia SOI esta llamada a
sustituir a la tecnologia convencional de silicio en la fabricacidn de los circuitos
integrados que seran el corazon o nucleo de los teléfonos moviles, iPads, notebooks,
ordenadores y videoconsolas futuros.

El acceso temprano a estas tecnologias avanzadas esta restringido a los grandes
fabricantes como IBM, Infineon, Globalfoundries o0 Samsung, aunque los pequefios
fabricantes, los grupos de disefio de sistemas electrénicos y los grupos de
investigacion universitarios, futuros clientes de estas tecnologias, no pueden acceder
a las mismas hasta mucho tiempo después.

Segun Gamiz, un gran porcentaje de las prestaciones de un sistema electrénico se
deben a la tecnologia con la que esta fabricado, de ahi que el mismo disefo
experimente una gran mejoria en sus prestaciones simplemente mejorando la
tecnologia con la que esta fabricado, por lo que resulta "de vital importancia" el
acceso temprano a estas tecnologias.
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La noticia se desarrolla por la agencia EFE de forma algo confusa. El proceso SOI se lleva utilizando
desde hace una década en los microprocesadores de ordenadores y algo menos tiempo en los chips de
videoconsolas (XBox 360, Wii, PS3). De la noticia puede inferirse que otras empresas tendrian acceso a
esta tecnologia pero habria que anadir que hoy en dia se puede si se abonan derechos de patentes a
IBM y se solicita su autorizacién. El gran fabricante de microprocesadores, Intel, ha anunciado que
presentara su primer producto basado en SOI de implementacion propia, con ocasion de su cambio al
proceso de fabricacion (litografia) de 22nm. Actualmente las litografias de sus procesadores mas
modernos son de 32nm y el siguiente paso es 22nm.
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